SPRZET

System lutujaco-
-rozlutowujacy
QUICK BGA SIMPLE

Profesjonalne urzqdzenia stuzqce do montazu PCB cieszq sie duzym
zainteresowaniem naszych Czytelnikéw. Z jednej strony swiadczyc
to moze o nie najgorszej kondycji firm zajmujqcych sie produkcjq

elektroniki, z drugiej zas moze wynika¢ z koniecznosci dostosowania

srodkéw produkcji do stale rosnqcych wymagan jakosciowych

Firmy zajmujace sie produkcjg urzadzen
elektronicznych coraz czeSciej staja wobec
koniecznosci zakupu systeméw przystosowa-
nych do montazu wspéiczesnych elementéw
elektronicznych. Podstawowe dwa parametry,
jakie muszg by¢ przy tym brane pod uwage,
to mozliwos¢ montazu ukladéw zaréwno
w obudowach klasycznych, jak i BGA oraz
zapewnienie odpowiedniego profilu tempera-
tury podczas procesu lutowania. Urzadzenia
wykorzystywane w firmach majacych wlasne
biura konstrukcyjno-uruchomieniowe, a tak-
ze w serwisach muszg ponadto umozliwiac
stosunkowo tatwy demontaz elementéw, bez
wzgledu na rodzaj zastosowanych obudéw.

Czytelnikom EP przedstawialiSmy juz
stacje lutownicze firmy QUICK i z czystym
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i nowych technologii.

sumieniem mozna powiedzie¢, ze marka ta
ma dobrg opinig. Kolejne urzadzenie, kté-
re bedzie opisane w tym artykule, nie jest
prostg stacjg lutownicza, ale calym syste-
mem przeznaczonym do montazu i demon-
tazu elementéw w obudowach SMD i BGA.
Zestaw sklada sig z kilku urzadzen, ktére
w komplecie zapewniaja uzyskanie maksi-
mum mozliwoéci. W okres§lonych przypad-
kach mozna korzysta¢ z niepelnego zestawu.

Podgrzewacz QUICK 855T +
Podstawowym urzadzeniem systemu lu-
tujaco-rozlutowujacego jest podgrzewacz IR ze
sterownikiem elektronicznym oraz uchwytem
do mocowania kolby na rozgrzane powietrze
(fot. 1). Plyta grzejna sklada sie z 4 segmentéw

ceramicznych emitujacych promieniowanie
podczerwone wykorzystywane do wstepnego
podgrzewania elementéw w obudowach BGA.
Temperatura grzania jest kontrolowana przez
wbudowany sterownik. Programowane i aktu-
alne wartosci temperatury sg wySwietlane na
wskazniku cyfrowym LED umieszczonym na
panelu czolowym. Istnieje ponadto mozliwosé
punktowego pomiaru temperatury w wybra-
nym miejscu, np. bezposrednio na montowa-
nym elemencie, do czego wykorzystywana jest
termopara typu K dostarczana w zestawie. Jest
ona dolgczana do gniazda umieszczonego obok
wy$wietlacza. Zakres regulacji temperatury
plyty grzejnej jest réwny 50...350°C. Grzatka
o mocy 1600 W doprowadza plyte do tempe-
ratury roboczej w stosunkowo krétkim czasie.
Przykladowo ogrzanie plyty od 25°C do 300°C
trwa ok. 3 minut. Sterownik utrzymuje zada-
ng temperature z doktadnoscig +1°C. Wbudo-
wany czujnik dokonuje pomiaru temperatury
bezposrednio na elemencie grzejnym. W miarg
oddalania si¢ od grzatki temperatura ta oczy-
wiscie maleje. W dokumentacji urzadzenia
producent przedstawia tabele, w ktérej poda-
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System lutujgco-rozlutowujacy QUICK BGA SIMPLE

no szacunkowa temperaturg w odleglosci 10
i 55 mm od ptyty. Odpowiednig po-
prawke nalezy uwzglednia¢ podczas
prac, gdyz réznice rzeczywistej tem-
peratury elementu i temperatury ply-
ty grzejnej (wyswietlanej na wyswie-
tlaczu) sa do$¢ znaczne. Przykladowo,
jesli temperature plyty ustawiono na 300°C,
to w odleglosci 10 mm bedzie ona réwna
250°C, a w odleglosci 55 mm juz tylko
175°C. Zawsze w razie watpliwosci .
nalezy korzysta¢ z termopary.
Oprécz
wczesdniej

opisanych
elementéw
plyty czolowej sta-
nowiska znaj-
duja  sie

Fot. 1. Podgrzewacz QUICK 855T+

na niej jeszcze dwa przyciski. Jeden z nich stu-
zy do wlaczenia zasilania calego systemu (ste-
rownika), drugim natomiast wlacza sie grzatke.
Ceramiczna grzatka charakteryzuje sie duzg zy-
wotnoscig, dzigki czemu moze pracowac¢ dtugo
bez serwisowania.

W odleglosci ok. 10 mm nad grzatkg
umieszczona jest zaroodporna siatka o wymia-

Dostepny )

szeroki wybor
nasadek

Rys. 2. Stacja QUICK 855PG
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rach 263x260 mm. Rozmiar pola roboczego
okreslono jednak na 250x240 mm. Podczas
prac nalezy zwréci¢ uwage na odksztalcenia
siatki wynikajace z rozszerzalnosci tempera-
turowej drutu, z ktérego jest wykonana. Przy
temperaturze ok. 270°C w punkcie centralnym
siatka zaczyna dotyka¢ do ceramicznych ele-
mentéw grzatki. Po ostudzeniu wszystko oczy-

widcie wraca do stanu pierwotnego. Na uwage
zastuguje do$¢ duza masa stanowiska, wyno-
szaca 13,3 kg, co jest istotne dla zachowania
duzej stabilnosci podczas prac montazowych.
System 855T+ jest przystosowany do
wspélpracy ze stacjg wyposazong w kolbe na
rozgrzane powietrze. Kolba jest umieszczana
w specjalnym uchwycie wykonanym z teflo-
nu z domieszka grafitu, ktéry jest umocowany
na przegubowym, 2-czg$ciowym ramieniu,
bedacym czesdcig skladowa statywu. Statyw
stanowi integralng cze$¢ stanowiska i znajdu-
je sie w jego tylnej czesci. Kolbe ustawia sig
nad montowanym elementem elektronicznym
recznie, natomiast wysokos¢ jest regulowana
elektronicznie w zakresie 70 mm. Za pionowy
przesuw kolby odpowiada naped pionowego
ruchu ramienia. Polozenie jest ustalane dwoma
i,,¥”. Pozycje nad elementem
mozna zafiksowa¢ dwoma $rubami, co pozwala

przyciskami ,, A”

unikna¢ niezamierzonego poruszenia kolby.

Podczas pracy na stanowisku montazu ele-
mentéw elektronicznych wydzielane sg szko-
dliwe dla czlowieka opary. Wazne jest zatem
ich skuteczne odprowadzanie. Jest to problem
natury logistycznej, ale najprostsze dziatania
moga by¢ podejmowanie bezposrednio na sta-
nowisku pracy. Rozwigzaniem moze by¢ wen-
tylator umieszczany bezposrednio przy plycie,
na ktérej odbywa sie montaz. Podgrzewacz
855T+ zapewnia sterowanie takim zewnetrz-
nym wentylatorem.

Stacja lutownicza QUICK 855PG

Do sterowania kolbg na rozgrzane powie-
trze zalecane jest stosowanie stacji QUICK
855PG (fot. 2). W sktad podstawowego wyposa-
zenia wchodzi kolba z dysza o srednicy czesci
roboczej réwnej 21,5 mm, podstawka na kolbe
z automatycznym wylacznikiem magnetycz-
nym, ssawka podcisnieniowa z kompletem kon-
cowek (fot. 3), przewdd uziemiajacy, adapter do
nasadek BGA i trzy nasadki z okragtym wylo-
tem powietrza o $rednicach: 12,7, 6,4 i 5,0 mm.
Jako opcja jest oferowany bogaty zestaw nasa-
dek przeznaczonych do montazu/demontazu
elementéw elektronicznych w  obudowach
QFP, SOP, PLCC, SOJ, BGA r6znych rozmiaréw.
Opcjonalnie dostepny jest réwniez pedal zdal-
nego sterowania.

Wewnetrzna pompa stacji QUICK 855PG
wytwarza strugg powietrza o przeplywie od 6 do
200 l/min. Zastosowany w niej bezszczotkowy
wirnik zapewnia w miarg cichg i stabilng prace
silnika. Wbudowana w kolbe ceramiczna grzat-
ka rozgrzewa struge powietrza do temperatury
od 100 do 550°C. Jest ona utrzymywana z do-
ktadnoscia +2°C przez uklad cyfrowej stabiliza-
cji temperatury.

W technologii bezolowiowej duzego zna-
czenia nabiera zachowanie prawidlowego
profilu temperaturowego podczas lutowania.
Stosowane sg tu wyzsze temperatury i nieco
dluzsze czasy niz w starej technologii otowio-
wej. Od utrzymania parametréw lutowania
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Rys. 3. Komplet koncéwek ssawki
podcisnieniowej

zalezy m.in. jakos¢ i trwato$¢ polaczenia. Zbyt
szybkie nagrzewanie elementéw do tempera-
tury koncowej moze powodowac szok termicz-
ny, ktérego skutkiem jest zwykle uszkodzenie,
a co gorsza, pogorszenie parametréw elementu.
W drugim przypadku trudniej jest wykry¢ przy-
czyne nieprawidlowego dzialania urzadzenia.
7 tego wzgledu istotne jest wstepne wygrza-
nie elementu montowanego, przeprowadzone
z zachowaniem bezpiecznych gradientéw tem-
peratury. W piecach rozptywowych uzyskuje
sie to poprzez dobranie optymalnej predkosci
transportu montowanych elementéw wzdtuz
komory pieca. Przykladowy profil tempera-
turowy przedstawiono na rys. 4. Mozliwosc¢
regulacji trzech parametréw lutowania z wyko-
rzystaniem stacji QUICK 855PG pozwala uzy-
ska¢ podobny efekt na stanowisku statycznym,
takim jak opisywane. Odpowiednie gradienty
temperatury uzyskuje si¢ poprzez wlasciwy do-
bér predkosci wyplywu powietrza z dyszy.

W wewnetrznej pamieci stacji QUICK
855PG mozna zapamigta¢ do 10 profili tem-
peraturowych skladajacych sie z 6 faz. W fa-
zach od 1 do 5 programuje sie trzy parametry:
temperature w zakresie od 100 do 550°C, czas
trwania fazy (0...999 s) i przeplyw powietrza
(6...200 I/min). W kazdym profilu faza nr 6 jest
wykorzystywana do schiodzenia montowa-
nego elementu i mozna dla niej ustawi¢ tylko
warto$¢ przeplywu powietrza i czas trwania
— grzatka w tej fazie nie jest wlgczana. Profi-
le temperaturowe sg zapisywane w pamieci
nieulotnej, pozostaja wigc zachowane nawet
po wylaczeniu zasilania. Mogg by¢ szybko
przelaczane w zaleznosci od wykonywanych
czynno$ci i wymagan technologicznych. Na

Rys. 4. Przyktadowy profil temperaturowy
stosowany podczas montazu SMD
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Rys. 5. Statyw QUICK FIXTURE

duzym, czytelnym wyswietlaczu LCD z nie-
bieskim pod$wietlaniem wys$wietlane sg
wszystkie parametry procesu, zaréwno pod-
czas programowania stacji, jak i w czasie jej
uzytkowania. Dodatkowe symbole graficzne
informuja o stanie zablokowania klawiatury
lub u$pieniu sterownika. W przypadku wy-
stapienia usterek na wys$wietlaczu sg ponadto
umieszczane komunikaty o btedach.
Rygorystyczne utrzymywanie parametréw
lutowania, wymagane dla zapewnienia wy-
sokiej jakosci montazu, wyklucza mozliwosé
przeprogramowywania sterownika przez pra-
cownika obslugujacego stacje. Zastosowano
wiec blokade klawiatury zwalniang dopiero
po wprowadzeniu 4-cyfrowego hasta. Moze
to robi¢ technolog odpowiedzialny za montaz
element6éw na opisywanym stanowisku.

Statyw z podstawa QUICK
FIXTURE do montazu PCB

Ostatnim elementem systemu QUICK
BGA SIMPLE jest statyw QUICK FIXTURE
przeznaczony do montazu plytek druko-
wanych (fot. 5). Jest on przystosowany do
umieszczania na nim podgrzewacza QUICK
855T+. Statyw sklada sig z solidnej metalo-
wej podstawy, do ktérej sa przymocowane
prowadnice stuzace do mocowania PCB. Aby
plytka przeznaczona do montazu nie ulegala
niekontrolowanym przesunieciom, prowad-
nice wyposazono w blokady Srubowe. Na
wyposazeniu statywu znajdujg sig¢ réwniez
uchwyty do mocowania plytek (fot. 6).

Plyta
670%X510%X150 mm, ale mozna na nim za-

statywu ma wymiary
mocowac plytke PCB o wymiarach nieprze-
kraczajacych 470x390 mm. Statyw wyposa-
zono w gumowe amortyzatory, gwarantujace
stabilne ustawienie. Sprzyja temu réwniez
duza masa réwna 14,95 kg.

Zastosowania

System lutujgco-rozlutowujgcy QUICK
BGA SIMPLE mozna poleci¢ firmom zajmu-
jacym sie niskoseryjng produkcja urzadzen
elektronicznych, wykorzystujaca nowoczes-
ne elementy elektroniczne przeznaczone do
montazu powierzchniowego, w tym uklady
w obudowach BGA. Z uwagi na mozliwo$é
latwego demontazu elementéw, systemem
mogg by¢ réowniez zainteresowane serwisy
sprzetu elektronicznego. Producent — firma
QUICK ELECTRONIC Co. Ltd, majaca siedzi-
be w Chinach i dzialajaca od ponad 10 lat, jest
jedng z wiodgcych firm tej branzy na §wiecie.
W swojej ofercie ma réwniez tygle do luto-
wania bezolowiowego, pochlaniacze opardw,
eliminatory fadunku elektrostatycznego, joni-
zatory powietrza, testery temperatury grota,

testery sprzetu elektronicznego itp.
Jarostaw Dolinski, EP
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl

Dodatkowe informacje
Biall Sp. z 0.0., 80-174 Gdansk, Otomin,

Stoneczna 43, tel.: 058-322-11-91...93,

www.biall.com.pl
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Rys. 6. Uchwyty do mocowania ptytek
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